VDE-BEZIRKSVEREIN DRESDEN / VDI-DRESDNER BEZIRKSVEREIN

Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden SACHSEN VD E I VDI
e-mail: reinhard.bauer@htw-dresden.de L]

\ U Séachsischer

Koordinierung:  PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/

80. Treffen des Sachsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

— Thema: Innovative keramische Techniken
~ Fraunhof
Z Fraunho IETE Datum: Mittwoch, 29. Marz 2023
Ort: Fraunhofer IKTS
Fraunhofer-Institut fir Keramische Technologien Winterbergs"ase 28
und Systeme IKTS 01277 Dresden
Programm:

10:00 Uhr BegruRung durch Reinhard Bauer (Obmann SAET) und Lars Rebenklau (Fhg IKTS)
10:10 Uhr . Treffen unseres Arbeitskrei — ein kurzer Riickblick

Prof. Bauer (Obmann) - HTW Dresden
Dr. Oppermann (Koordinator) — TU Dresden

10:30 Uhr Materialentwicklung fir keramische Werkstoffe in der Elektroniktechnologie
Dr. Uwe Partsch, Dr. Lars Rebenklau - Fraunhofer IKTS, Dresden

10:50 Uhr Kaffeepause

11:10 Uhr

Fraunhofer IKTS, Dresden

D. Lars Rebenklau -

11:50 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr . g . N . . . .
Wmmmw. Hochf technil
Dr. Claudia Feller - Fraunhofer IKTS, Dresden



13:20 Uhr

13:40 Uhr

14:00 Uhr
14:30 Uhr

16:00 Uhr

Ronald Claus von Nordheim, watttron GmbH, Freital

Kaffeepause
Laborfiihrungen

Abschlussdiskussion und Ende der Veranstaltung



	80. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



